计算机辅助设计（Protel平台）

Protel 99SE试题汇编

（绘图员级）（精编版）
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第一单元    原理图环境设置

1.1  第1题

【操作要求】

1.图纸设置：在考生文件夹中创建新原理图文件，命名为X1-01.sch。设置图纸大小为A4，水平放置，工作区颜色为233号色，边框颜色为63号色。
2.栅格设置：设置捕捉栅格为5mil，可视栅格为8mil。

3.字体设置：设置系统字体为Tahoma、字号为8、带下划线。

4.标题栏设置：用“特殊字符串”设置制图者为Motorola、标题为“我的设计”，字体为华文彩云，颜色为221号色，如样图1-01所示。
  保存操作结果。
【样图1-01】
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1.2  第2题

【操作要求】

1.图纸设置：在考生文件夹中创建新文件夹，命名为X1-02.sch。自定义图纸大小为：宽度为900、高度为650，水平放置，工作区颜色为199号色。
2.栅格设置：设置捕捉栅格为6mil，可视栅格为9mil。

3.字体设置：设置系统字体为仿宋、字号为8、字形为斜体。

4.标题栏设置：用“特殊字符串”设置文档编号为“1-10”、标题为“新的设计”，字体为华文行楷，颜色为238号色，不显示图纸的参考边框，如样图1-02所示。
  保存操作结果。
【样图1-02】
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1.3  第3题

【操作要求】

1.图纸设置：在考生文件夹中创建新文件夹，命名为X1-03.sch。设置图纸大小为Letter，垂直放置，工作区颜色为18号色，边框颜色为236号色。
2.栅格设置：设置捕捉栅格为6mil，可视栅格为9mil。

3.字体设置：设置系统字体为PMingLiU、字号为8、带删除线。

4.标题栏设置：用“特殊字符串”设置制图者为Protel Tech CO.LTD、标题为Protel99 Schematic Sample，字体为BaTang，颜色为226号色，如样图1-03所示。
  保存操作结果。
【样图1-03】
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1.4  第4题

【操作要求】

1.图纸设置：在考生文件夹中创建新文件夹，命名为X1-04.sch。设置图纸大小为A0，水平放置，工作区颜色为70号色，边框颜色为13号色。
2.栅格设置：设置捕捉栅格为8mil，可视栅格为12mil。

3.字体设置：设置系统字体为Verdana、字号为10、字形为粗体。

4.标题栏设置：设置标题栏的显示方式为ANSI,用“特殊字符串”设置地址为Mining Street,Washington,10张原理图中的第1张，如样图1-04所示。
  保存操作结果。
【样图1-04】
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1.5  第5题

【操作要求】

1.图纸设置：在考生文件夹中创建新文件夹，命名为X1-05.sch。设置图纸大小为A4，垂直放置，工作区颜色为215号色，边框颜色为5号色。
2.栅格设置：设置捕捉栅格为6mil，可视栅格为10mil。

3.字体设置：设置系统字体为方正舒体、字号为14、字形为斜体。

4.标题栏设置：设置标题栏的显示方式为ANSI,用“特殊字符串”设置制图者为Intel,10张原理图中的第2张，如样图1-04所示。
  保存操作结果。
【样图1-05】
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第二单元    原理图库操作

2.1  第1题

【操作要求】

    1.原理图文件夹中的库操作：

· 在考生文件夹中新建原理图文件，命名为X2-01A.sch。

· 在X2-01A.sch文件中打开AMD Analog、Altera Memory和Analog Devices三个库文件。

· 向原理图中添加元件AM2942/B3A(28)、EPC1PC8(8)和AD8072JN (8),依次命名为IC1、IC2和IC3A，如样图2-01A所示。

· 保存操作结果。

2.库文件中的库操作：

· 在考生文件夹中新建库文件，命名为X2-01B.lib。

· 在X2-01B.lib库文件中建立样图2-01B所示的新元件。

· 保存操作结果，元件封装命名为X2-01。

【样图2-01A】
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【样图2-01B】
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2.2  第2题

【操作要求】

    1.原理图文件夹中的库操作：

· 在考生文件夹中新建原理图文件，命名为X2-02A.sch。

· 在X2-02A.sch文件中打开AMD Memory、Altera Peripheral和Analog Devices三个库文件。

· 向原理图中添加元件AM27C64-45DIB(28)、SSM2165-2S (8)和EPB2002ALC(28),依次命名为IC1、IC2和IC3，如样图2-02A所示。

· 保存操作结果。

2.库文件中的库操作：

· 在考生文件夹中新建库文件，命名为X2-02B.lib。

· 在X2-02B.lib库文件中建立样图2-02B所示的新元件。

· 保存操作结果，元件封装命名为X2-02。

【样图2-02A】
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【样图2-02B】
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2.3  第3题

【操作要求】

    1.原理图文件夹中的库操作：

· 在考生文件夹中新建原理图文件，命名为X2-03A.sch。

· 在X2-03A.sch文件中打开Spice、SGS Analog和Burr Brower Converter三个库文件。

· 向原理图中添加元件DIODE-ZENER、HCC4046BF(16)和XTR110BG-BI(16),依次命名为IC1、IC2和IC3，如样图2-03A所示。

· 保存操作结果。

2.库文件中的库操作：

· 在考生文件夹中新建库文件，命名为X2-03B.lib。

· 在X2-03B.lib库文件中建立样图2-03B所示的新元件。

· 保存操作结果，元件封装命名为X2-03。

【样图2-03A】
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【样图2-03B】
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2.4  第4题

【操作要求】

    1.原理图文件夹中的库操作：

· 在考生文件夹中新建原理图文件，命名为X2-04A.sch。

· 在X2-04A.sch文件中打开PLD、Altera Memory和Dallas Micro processor三个库文件。

· 向原理图中添加元件C373T、EPC1PC8(8)和DS80C310QCG(44),依次命名为IC1、IC2和IC3，如样图2-04A所示。

· 保存操作结果。

2.库文件中的库操作：

· 在考生文件夹中新建库文件，命名为X2-04B.lib。

· 在X2-04B.lib库文件中建立样图2-04B所示的新元件。

· 保存操作结果，元件封装命名为X2-04。

【样图2-04A】
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【样图2-04B】
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2.5  第5题

【操作要求】

    1.原理图文件夹中的库操作：

· 在考生文件夹中新建原理图文件，命名为X2-05A.sch。

· 在X2-05A.sch文件中打开Spice、HP-Eesof和MitelInterface三个库文件。

· 向原理图中添加元件MOSFET-P、BALUN2和MT8814AC(40),依次命名为MOS、BAL和MT，如样图2-05A所示。

· 保存操作结果。

2.库文件中的库操作：

· 在考生文件夹中新建库文件，命名为X2-05B.lib。

· 在X2-05B.lib库文件中建立样图2-05B所示的新元件。

· 保存操作结果，元件封装命名为X2-05。

【样图2-05A】
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【样图2-05B】
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第三单元    原理图设计

3.1  第1题

【操作要求】

1.绘制原理图：打开C:\2003Protel\Unit3\Y3-01.sch文件，按照样图3-01绘制原理图。

2.编辑原理图：
· 按照样图3-01编辑元件、连线、端口和网络等。

· 重新设置所有元件名称，字体为方正舒体，大小为10。

· 重新设置所有元件类型，字体为方正舒体，大小为9。

· 在原理图中插入文本框，输入文本“原理图301”，字体为方正舒体，大小为15。

将操作结果保存到考生文件夹中，命名为X3-01.sch。
【样图3-01】
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3.2  第2题

【操作要求】

1.绘制原理图：打开C:\2003Protel\Unit3\Y3-02.sch文件，按照样图3-02绘制原理图。

2.编辑原理图：
· 按照样图3-02编辑元件、连线、端口和网络等。

· 重新设置所有元件名称，字体为方正姚体，大小为11。

· 重新设置所有元件类型，字体为方正姚体，大小为10。

· 在原理图中插入文本框，输入文本“原理图301”，字体为方正姚体，大小为16。

将操作结果保存到考生文件夹中，命名为X3-02.sch。
【样图3-02】

[image: image18.png]Design Explorer

PROTEL9ISEACIT\NyDesie)

B  Bile it Giew Flace Design Docls Similete FID Beports findor Help EE
e 2E&E 2P@ MV £Nixt+ WE ¥ > UH 2 o2
MyDesign.ddb | Documents & X3-02.5ch |
e
(3
L1 1 Ik
% Tom P BBV R Ty Py NE
T R 7 b
O i n o
I ) 3 i
L N bl mram ST 9 Py
" = H o
N 05 o]
2 o o2 am H o Bl
A ey w1 2 Hr o o
2 e w02 19 s 08 51
Uzh 56 B B o
F i
1 o5 . T o B
; % o a0 |2 BTN it =
5 I e s [ m
Z ser [ -
ko o 5t
2l oo |21
m 51 A1
o s o [
u o [ 3
s
S o2 7
2 e Py e ™
P w2
A o B
T

<l

# X:378 Y:629





3.3  第3题

【操作要求】

1.绘制原理图：打开C:\2003Protel\Unit3\Y3-03.sch文件，按照样图3-03绘制原理图。

2.编辑原理图：
· 按照样图3-03编辑元件、连线、端口和网络等。

· 重新设置所有元件名称，字体为仿宋_GB2312，大小为8。

· 重新设置所有元件类型，字体为仿宋_GB2312，大小为7。

· 在原理图中插入文本框，输入文本“原理图303”，字体为仿宋_GB2312，大小为14。

将操作结果保存到考生文件夹中，命名为X3-03.sch。
【样图3-03】
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3.4  第4题

【操作要求】

1.绘制原理图：打开C:\2003Protel\Unit3\Y3-04.sch文件，按照样图3-04绘制原理图。

2.编辑原理图：
· 按照样图3-04编辑元件、连线、端口和网络等。

· 重新设置所有元件名称，字体为黑体，大小为12。

· 重新设置所有元件类型，字体为黑体，大小为10。

· 在原理图中插入文本框，输入文本“原理图304”，字体为黑体，大小为15。

将操作结果保存到考生文件夹中，命名为X3-04.sch。
【样图3-04】
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3.5  第5题

【操作要求】

1.绘制原理图：打开C:\2003Protel\Unit3\Y3-05.sch文件，按照样图3-05绘制原理图。

2.编辑原理图：
· 按照样图3-05编辑元件、连线、端口和网络等。

· 重新设置所有元件名称，字体华文细黑，大小为10。

· 重新设置所有元件类型，字体为华文细黑，大小为12。

· 在原理图中插入文本框，输入文本“原理图305”，字体为华文细黑，大小为14。

将操作结果保存到考生文件夹中，命名为X3-05.sch。
【样图3-05】
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第四单元    检查原理图及生成网络表

4.1  第1题

【操作要求】

1.检查原理图：打开C:\2003Protel\Unit4\Y4-01.sch原理图文件，如样图4-01所示，对该原理图进行电气规则检查。

· 针对检查报告中的错误修改原理图，重复上述过程直到无错误为止。

· 将最终的电气规则检查文件保存到考生文件夹中，命名为X4-01.erc。

· 将修改后的原理图文件保存到考生文件夹中，命名为X4-01.sch。

2.生成网络表：依据修改后的原理图生成格式为protel2的网络表，将生成的网络表文件保存到考生文件夹中，命名为X4-01.net。

【样图4-01】
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4.2  第2题

【操作要求】

1.检查原理图：打开C:\2003Protel\Unit4\Y4-02.sch原理图文件，如样图4-02所示，对该原理图进行电气规则检查。

· 针对检查报告中的错误修改原理图，重复上述过程直到无错误为止。

· 将最终的电气规则检查文件保存到考生文件夹中，命名为X4-02.erc。

· 将修改后的原理图文件保存到考生文件夹中，命名为X4-02.sch。

2.生成网络表：依据修改后的原理图生成格式为protel2的网络表，将生成的网络表文件保存到考生文件夹中，命名为X4-02.net。

【样图4-02】
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4.3  第3题

【操作要求】

1.检查原理图：打开C:\2003Protel\Unit4\Y4-03.sch原理图文件，如样图4-03所示，对该原理图进行电气规则检查。

· 针对检查报告中的错误修改原理图，重复上述过程直到无错误为止。

· 将最终的电气规则检查文件保存到考生文件夹中，命名为X4-03.erc。

· 将修改后的原理图文件保存到考生文件夹中，命名为X4-03.sch。

2.生成网络表：依据修改后的原理图生成格式为protel2的网络表，将生成的网络表文件保存到考生文件夹中，命名为X4-03.net。

【样图4-03】

[image: image24.png]esign Explorer

[D: \PROTEL9ISE\CUT\NyDesign. ddb]

8 O File Bdit Viev Place Design Iools Simulate PLD Reports findow Help

kR cH& PO

Explorer Browse Sch \

Browse

@ 87 AN

it wWE Y WH R o2

MyDesign.ddb | Documents

X4-03.5¢h | x4-03.ERC|

Libraries ~

Miscellaneaus Devices b
X2T1BLb

K228 Lib

K203 Lb

K208 Lib

2068 Lib

b
X2

Id/Remove| Browse
o

Edit [Place] Find

E





4.4  第4题

【操作要求】

1.检查原理图：打开C:\2003Protel\Unit4\Y4-04.sch原理图文件，如样图4-04所示，对该原理图进行电气规则检查。

· 针对检查报告中的错误修改原理图，重复上述过程直到无错误为止。

· 将最终的电气规则检查文件保存到考生文件夹中，命名为X4-04.erc。

· 将修改后的原理图文件保存到考生文件夹中，命名为X4-04.sch。

2.生成网络表：依据修改后的原理图生成格式为protel2的网络表，将生成的网络表文件保存到考生文件夹中，命名为X4-04.net。

【样图4-04】
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4.5  第5题

【操作要求】

1.检查原理图：打开C:\2003Protel\Unit4\Y4-05.sch原理图文件，如样图4-05所示，对该原理图进行电气规则检查。

· 针对检查报告中的错误修改原理图，重复上述过程直到无错误为止。

· 将最终的电气规则检查文件保存到考生文件夹中，命名为X4-05.erc。

· 将修改后的原理图文件保存到考生文件夹中，命名为X4-05.sch。

2.生成网络表：依据修改后的原理图生成格式为protel2的网络表，将生成的网络表文件保存到考生文件夹中，命名为X4-05.net。

【样图4-05】
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第五单元  印刷线路板（PCB）环境设置
5.1  第1题
【操作要求】
在考生文件夹中新建X5-01.pcb文件，按照以下要求完成操作。
1．工作层设置：在X5-01.pcb文件中，信号层选择顶层和底层，机械层选择第一层，防焊层和锡膏层选择顶层。
2．选项设置：
1.          设置当出现重叠图件时，系统会自动删除重叠的图件。
2.          设置进行整体编辑时，系统会自动弹出确认对话框。
3.          取消自动边移功能。
3．数值设置：
4.          设置测量单位为“英制”，可视栅格2为1000mil。
5.          设置水平、垂直捕捉栅格和水平、垂直元件栅格均为20mil，电器栅格为8mil。
6.          设置旋转角度为45°，操作撤销次数为30次。
4．显示设置：
7.          设置栅格类型为“线型”，显示“飞线”、“导孔”和“焊盘孔”。
8.          设置只显示当前板层，不显示网路名称和焊点序号。
9.          设置所有显示对象的颜色均为程序默认颜色。
10.          设置路径和弧线为“精细显示”，其余为“隐藏显示”。
5．默认值设置：设置导孔直径为50mil，孔径为28mil，始于顶层、止于底层。
设置完毕，保存操作结果。
 

 

5.2  第2题
【操作要求】
在考生文件夹中新建X5-02.pcb文件，按照以下要求完成操作。
1．工作层设置：层厚度依次为12mil、1.6mil和12mil，设置一层内层电源/接地层（层厚度为1.6mil）。
2．选项设置：
11.          设置当用户进行PCB设计时，系统会自动进行设计规则检查。
12.          设置当用户进行整体编辑时，系统会自动弹出确认对话框。
13.          设置在对象被选中后，系统会自动保护锁定对象。
3．数值设置：
14.          设置测量单位为“英制”，可视栅格1为30mil，可视栅格2为1100mil。
15.          设置水平、垂直捕捉栅格为25mil，不显示电器栅格。
16.          设置鼠标类型为small 45，操作撤销次数为30次。
4．显示设置：
17.          设置栅格类型为“点型”，显示“飞线”和“自动布线检查错误信息”。
18.          设置转换特殊字符串功能，不显示焊点的网络名。
19.          设置所有显示对象的颜色均为传统颜色。
20.          设置字符串和过孔为“精细显示”，其余均为“隐藏显示”。
5．默认值设置：设置圆弧宽度为15mil，位于禁止布线层，起始角为90°，终止角为360°。
设置完毕，保存操作结果。
5.3  第3题
【操作要求】
在考生文件夹中新建X5-03.pcb文件，按照以下要求完成操作。
1．工作层设置：在X5-03.pcb文件中，信号层选择顶层和底层，机械层选择第一层和第二层，不显示第一层，并把第二层设为单层显示模式。
2．选项设置：
21.          作相应设置，使系统在交互布线时会自动避开障碍进行布线。
22.          设置当形成回路时，系统会自动删除此回路。
23.          作适当设置，使得当光标移动到编辑区边缘时，越往编辑区边缘移动，移动速度越快。
3．数值设置：
24.          设置测量单位为“英制”，可视栅格1为30mil。
25.          设置水平、垂直元件栅格均为25mil，电器栅格为8mil。
26.          设置自动移动的Shift Step为90，Step Size为30，操作撤销次数为25次。
4．显示设置：
27.          设置栅格类型为“线型”，显示“飞线”和“导孔”，不显示“焊盘孔”。
28.          设置只显示当前板层，不显示网路名称和焊点序号。
29.          设置所有显示对象的颜色均为程序默认颜色。
30.          设置除路径和弧线以外均为“精细显示”。
5．默认值设置：设置元件标识为Dsgnt0，管脚号为1，旋转角度90°，选中。
设置完毕，保存操作结果。
5.4  第4题
【操作要求】
在考生文件夹中新建X5-04.pcb文件，按照以下要求完成操作。

1．工作层设置：在X5-04.pcb文件中，信号层选择顶层、底层和中间层，机械层选择第一层，不显示防焊层和锡膏层，绘制钻孔导引层和钻孔图层。
2．选项设置：
31.          设置当用户选择新的电路板组件时，系统不取消对原来组件的选择。

32.          作相应设置，使系统在交互布线时会自动移开障碍进行布线。
33.          取消自动边移功能。
3．数值设置：
34.          设置测量单位为“公制”，可视栅格2为0.504mm。

35.          设置水平、垂直捕捉栅格为0.25mm和水平、垂直元件栅格为0.12 mm，电器栅格为0.1mm。
36.          设置Polygon Repour模式为“总是提示”，门限为4000。
4．显示设置：
37.          设置栅格类型为“点型”，显示“导孔”和“焊盘孔”，不显示“飞线”。

38.          设置选择后所有导线和焊点都变为透明色，显示网路名称和焊点序号。
39.          设置填充区域和尺寸线为“精细显示”，其余均为“简单显示”。
5．默认值设置：设置坐标轴尺寸为0.25mm，线宽0.1mm，单位为Normal，字体为Serif，位于底层。
设置完毕，保存操作结果。
5.5  第5题
【操作要求】
在考生文件夹中新建X5-05.pcb文件，按照以下要求完成操作。
1．工作层设置：在X5-05.pcb文件中，信号层选择顶层和底层，设置顶层防焊层和底层锡膏层，设置一层内层电源/接地层（层厚度为1.6mil）。
2．选项设置：
40.          设置当用户进行PCB设计时，系统会自动进行设计规则检查。
41.          设置当用户进行整体编辑时，系统会自动弹出确认对话框。
42.          取消自动边移功能。
3．数值设置：
43.          设置测量单位为“公制”，可视栅格1为0.506mm。
44.          设置水平、垂直捕捉栅格和水平、垂直元件栅格均为0.1mm，不显示电器栅格，设置旋转角度为30°。
45.          设置Polygon Repour模式为“从不提示”。
4．显示设置：
46.          设置栅格类型为“点型”，显示“飞线”，不显示“导孔”和“焊盘孔”。
47.          设置只显示当前板层，显示网路名称和焊点序号。
48.          设置信号层顶层颜色为227号色，底层颜色为226号色。
49.          设置所有对象均为“简单显示”。
5．默认值设置：设置尺寸线高度为0.225mm，线宽0.1mm，单位形式为Brackets，位于第一层机械层。
设置完毕，保存操作结果。

第六单元    PCB库操作

6.1  第1题

【操作要求】

1.PCB文件中的库操作：
· 新建一个PCB文件，装载Single Row Connectors、DC to DC和PQFP IPC三个库文件。

· 向PCB图中添加元件SILFKV4S、UM407和PQFP164(N)，依次命名为IC1、IC2和IC3。

· 将操作结构保存在考生文件夹中，命名为X6-01.pcb。

2.PCB库文件中的库操作：
· 建立一个新的库文件，按照样图6-01创建QUAD PCB元件封装。

· 将操作结果保存在考生文件夹中，库文件命名为X6-01.lib，元件封装命名为X6-01。

【样图6-01】
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6.2  第2题

【操作要求】

1.PCB文件中的库操作：
· 新建一个PCB文件，装载0.635mm staggered Connector.lib、1394 serial Bus.lib和General IC.lib三个库文件。

· 向PCB图中添加元件G88D10HR、QFP48-9.2S50和1005(2)，依次命名为CON1、IC1和IC2。

· 将操作结构保存在考生文件夹中，命名为X6-02.pcb。

2.PCB库文件中的库操作：
· 建立一个新的库文件，按照样图6-02创建SOP PCB元件封装。

· 将操作结果保存在考生文件夹中，库文件命名为X6-02.lib，元件封装命名为X6-02。

【样图6-02】
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6.3  第3题

【操作要求】

1.PCB文件中的库操作：
· 新建一个PCB文件，装载Transformers.lib、SQFP&QFP square21pc.lib和SOJIPC.lib三个库文件。

· 向PCB图中添加元件TRAF_FL2_8、QFP28x28-120(T)和SOJ14/450，依次命名为TRAN1、IC1和IC2。

· 将操作结构保存在考生文件夹中，命名为X6-03.pcb。

2.PCB库文件中的库操作：
· 建立一个新的库文件，按照样图6-03创建LCC PCB元件封装。

· 将操作结果保存在考生文件夹中，库文件命名为X6-03.lib，元件封装命名为X6-03。

【样图6-03】
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6.4  第4题

【操作要求】

1.PCB文件中的库操作：
· 新建一个PCB文件，装载D Type Connectors.lib、Discrete IPC.lib和512-576 lead SQFP square IPC.lib三个库文件。

· 向PCB图中添加元件DB9BSM、2825PREC和SQFP44x44-568(T)，依次命名为CON1、C2和U3。

· 将操作结构保存在考生文件夹中，命名为X6-04.pcb。

2.PCB库文件中的库操作：
· 建立一个新的库文件，按照样图6-04创建DIP PCB元件封装。

· 将操作结果保存在考生文件夹中，库文件命名为X6-04.lib，元件封装命名为X6-04。

【样图6-04】
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6.5  第5题

【操作要求】

1.PCB文件中的库操作：
· 新建一个PCB文件，装载400-464 lead SQFP Square IPC.lib、6mm Connectors.lib和Miscellaneous.lib三个库文件。

· 向PCB图中添加元件SQFP36x36-464(N)、VLBCON3R6V和AXIAL-1.0，依次命名为U1、CON2和R3。

· 将操作结构保存在考生文件夹中，命名为X6-05.pcb。

2.PCB库文件中的库操作：
· 建立一个新的库文件，按照样图6-05创建DIP PCB元件封装。

· 将操作结果保存在考生文件夹中，库文件命名为X6-05.lib，元件封装命名为X6-05。

【样图6-05】
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第七单元    PCB布局

7.1  第1题

【操作要求】

1.调整元件位置：打开C:\2003Protel\Unit7\Y7-01.sch文件，按照样图7-01放置元件。

2.编辑元件：按照样图7-01编辑元件，修改元件的序号和型号等。

· 更改所有元件序号，字体高度为90mil，宽度为5mil。

· 更改所有元件型号，字体高度为80mil，宽度为4mil。

3.放置安装孔：按照样图7-01在机械层放置安装空（Arc），半径为110mil，线宽为2mil。

将上述操作结果保存到考生文件夹中，命名为X7-01.pcb。

【样图7-01】
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7.2  第2题

【操作要求】

1.调整元件位置：打开C:\2003Protel\Unit7\Y7-02.sch文件，按照样图7-02放置元件。

2.编辑元件：按照样图7-02编辑元件，修改元件的序号和型号等。

· 更改所有元件序号，字体高度为78mil，宽度为3mil。

· 更改所有元件型号，字体高度为82mil，宽度为5mil。

3.放置安装孔：按照样图7-02在机械层放置安装空（Arc），半径为112mil，线宽为3mil。

将上述操作结果保存到考生文件夹中，命名为X7-02.pcb。

【样图7-02】
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7.3  第3题

【操作要求】

1.调整元件位置：打开C:\2003Protel\Unit7\Y7-03.sch文件，按照样图7-03放置元件。

2.编辑元件：按照样图7-03编辑元件，修改元件的序号和型号等。

· 更改所有元件序号，字体高度为86mil，宽度为4mil。

· 更改所有元件型号，字体高度为82mil，宽度为3mil。

3.放置安装孔：按照样图7-03在机械层放置安装空（Arc），半径为109mil，线宽为3mil。

将上述操作结果保存到考生文件夹中，命名为X7-03.pcb。

【样图7-03】
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7.4  第4题

【操作要求】

1.调整元件位置：打开C:\2003Protel\Unit7\Y7-04.sch文件，按照样图7-04放置元件。

2.编辑元件：按照样图7-04编辑元件，修改元件的序号和型号等。

· 更改所有元件序号，字体高度为96mil，宽度为6mil。

· 更改所有元件型号，字体高度为85mil，宽度为4mil。

3.放置安装孔：按照样图7-04在机械层放置安装空（Arc），半径为108mil，线宽为5mil。

将上述操作结果保存到考生文件夹中，命名为X7-04.pcb。

【样图7-04】
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7.5  第5题

【操作要求】

1.调整元件位置：打开C:\2003Protel\Unit7\Y7-05.sch文件，按照样图7-05放置元件。

2.编辑元件：按照样图7-05编辑元件，修改元件的序号和型号等。

· 更改所有元件序号，字体高度为88mil，宽度为5mil。

· 更改所有元件型号，字体高度为86mil，宽度为3mil。

3.放置安装孔：按照样图7-05在机械层放置安装空（Arc），半径为82mil，线宽为6mil。

将上述操作结果保存到考生文件夹中，命名为X7-05.pcb。

【样图7-05】
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